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Absolute Maximum Ratings  TC = 25 oC unless otherwise noted. 

Thermal Characteristics

Symbol Parameter FFSP3065A Unit

VRRM Peak Repetitive Reverse Voltage 650 V

EAS Single Pulse Avalanche Energy                                                            (Note 1) 180 mJ

IF Continuous Rectified Forward Current   @ TC < 148 oC                       30 A

IF, Max Non-Repetitive Peak Forward Surge Current
TC = 25 oC, 10 s 1125 A

TC = 150 oC, 10 s 1040 A

IF,SM Non-Repetitive Forward Surge Current                                                                                    Half-Sine Pulse, tp = 8.3 ms 150 A

IF,RM Repetitive Forward Surge Current Half-Sine Pulse, tp = 8.3 ms 75 A

Ptot Power Dissipation
TC = 25 oC 240 W

TC = 150 oC 40 W

TJ, TSTG Operating and Storage Temperature Range -55 to +175 oC

Symbol Parameter FFSP3065A Unit

RJC Thermal Resistance, Junction to Case, Max.                                      0.62 oC/W

FFSP3065A                                
Silicon Carbide Schottky Diode
650 V, 30 A

Features
• Max Junction Temperature 175 oC

• Avalanche Rated 180 mJ

• High Surge Current Capacity

• Positive Temperature Coefficient

• Ease of Paralleling

• No Reverse Recovery / No Forward Recovery 

Applications
• General Purpose

• SMPS, Solar Inverter, UPS 

• Power Switching Circuits 

Description
SiC Schottky Diode has no switching loss, provides improved
system efficiency against Si diodes by utilizing new
semiconductor material - Silicon Carbide, enables higher
operating frequency, and helps increasing power density and
reduction of system size/cost. Its high reliability ensures robust
operation during surge or over-voltage conditions
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Package Marking and Ordering Information

Electrical Characteristics TC = 25 oC unless otherwise noted. 

Typical Characteristics TJ = 25 °C unless otherwise noted.

               Figure 1. Forward Characteristics                          Figure 2. Reverse Characteristics

                    Figure 3. Current Derating                                             Figure 4. Power Derating 

Part Number Top Mark Package Packing Method Reel Size Tape Width Quantity

FFSP3065A FFSP3065A TO-220-2L Tube N/A N/A 50 units

Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit

VF Forward Voltage

IF = 30 A, TC = 25 oC - 1.50 1.75

VIF = 30 A, TC = 125 oC - 1.60 2.0

IF = 30 A, TC = 175 oC - 1.72 2.4

IR Reverse Current

VR = 650 V, TC = 25 oC - - 200

AVR = 650 V, TC = 125 oC - - 400

VR = 650 V, TC = 175 oC - - 600

QC Total Capacitive Charge V = 400 V - 100 - nC

C Total Capacitance

VR = 1 V, f = 100 kHz - 1705 -

pFVR = 200 V, f = 100 kHz - 180 -

VR = 400 V, f = 100 kHz - 130 -

100 200 300 400 500 600
10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

 
I R

, R
E

V
E

R
S

E
 C

U
R

R
E

N
T

 (
A

)

V
R
, REVERESE VOLTAGE (V)

TJ = 175 oC

TJ = 125 oC

TJ = -55 oC

TJ = 25 oC
TJ = 75 oC

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0

10

20

30

TJ = 175 oC

TJ = 125 oC

TJ = 75 oC

TJ = 25 oC

TJ = -55 oC

 

I F
, F

O
R

W
A

R
D

 C
U

R
R

E
N

T
 (

A
)

VF, FORWARD VOLTAGE (V)

25 50 75 100 125 150 175
0

50

100

150

200
D = 0.1

D = 0.2

D = 0.3

D = 0.5

D = 0.7 D = 1

 

I F
, 

P
E

A
K

 F
O

R
W

A
R

D
 C

U
R

R
E

N
T

 (
A

)

T
C
, CASE TEMPERATURE (oC)

25 50 75 100 125 150 175
0

50

100

150

200

250

 

P
T

O
T
, 

P
O

W
E

R
 D

IS
S

IP
A

T
IO

N
 (

W
)

T
C
, CASE TEMPERATURE (oC)

Notes:
1: EAS of 180 mJ  is based on starting TJ = 25 °C, L = 0.5 mH, IAS = 27 A, V = 50 V.
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Typical Characteristics TJ = 25 °C unless otherwise noted.

Figure 5. Capacitive Charge vs. Reverse Voltage          Figure 6. Capacitance vs. Reverse Voltage

        Figure 7. Capacitance Stored Energy                                                             

Figure 8. Junction-to-Case Transient Thermal Response Curve
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ZJC(t) = r(t) x RJC
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Duty Cycle, D = t1 / t2
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Test Circuit and Waveforms

                                            

Figure 9. Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveform

L = 0.5mH
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NOTES:

  A. PACKAGE REFERENCE: JEDEC TO220,ISSUE K, 
       VARIATION AC,DATED APRIL 2002.
  B. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
  C. DIMENSION AND TOLERANCE AS PER ASME     

Y14.5-2009.
  D. DIMENSIONS ARE EXCLUSIVE OF BURRS,

 MOLD FLASH AND TIE BAR PROTRUSIONS.
  E. DRAWING FILE NAME: TO220A02REV5
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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